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(57) Abstract: The invention relates to a method for transferring components from a donor substrate to a receiver substrate, having at
least the following steps, in particular in the following order: i) providing and/or producing the components on the donor substrate, ii)
transferring the components of the donor substrate to a transfer substrate, iii) transferring the components from the transfer substrate to
the receiver substrate, wherein the components can be transferred selectively by means of bonding agents and/or debonding agents.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Ubertragen von Bauteilen von einem Gebersubstrat auf ein Empfingersubstrat mit zumindest
den folgenden Schritten, insbesondere mit dem folgenden Ablauf: i) Bereitstellen und/oder Erzeugen der Bauteile auf dem Gebersub-
strat, ii) Ubertragen der Bauteile des Gebersubstrates auf ein Transfer substrat, iii) Ubertragen der Bauteile von dem Transfersubstrat
auf das Empfangersubstrat, wobei die Bauteile mittels Bondmittel und/oder Debondmittel, selektiv iibertragbar sind.



